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Exposé des faits et concl usions

2886.D

La denande de brevet européen n° 93 402 036.3 (n° de
publication 0 583 201) a été déposée |le 10 aolt 1993
avec | es pieces suivantes

Description : pages 1 a 15 ;

Revendications : n° 1 a 4 ;

Dessins : feuilles 1/3 a 3/3.

La demande revendi que un droit de priorité sur |a base
d'un dépét en France le 13 aolt 1992, et désigne |es
Etats contractants DE, FR, GB et IT.

La revendication 1 est |a seule revendication
i ndépendante. Elle a |l e texte suivant

"1. Module multi-puces conportant un substrat (2) et une
pluralité de nodul es él ectroni ques él énentaires

bi di mensi onnel s (4a-4d) conprenant chacun au nobins une
puce (10a-10d) et un support (6a-6d) sur |equel est

di sposée | a puce, |es nodul es él énentaires étant

di sposés sensi blement |l es uns sur les autres et déposés
sur |le substrat, caractérisé en ce que |le substrat et

| es supports de nodul es él énentaires conportent chacun
une face supérieure recouverte d' un réseau

d' i nterconnexion et en ce que |es nodul es él énentaires
di sposés sensi bl enment | es uns sur |es autres sont
décal és | es uns par rapport aux autres et par rapport au
substrat de facon a ce qu' une portion de chaque réseau
d'interconnexion ne soit pas recouverte par |e support
d'un nodul e él énentaire supérieur afin de pernettre la
connexi on des réseaux d'interconnexion entre eux par des
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fils électriques.”

La demande, dans |la version telle que déposée, a été
rejetée par la Division d exanmen | e 10 novenbre 1997
pour défaut de nouveauté au sens de |'article 54(3) et
(4) CBE pour les Etats Contractants DE, FR et GB, de

| ' objet de la revendication 1 au vu du docunent

DO = EP-A-0 531 724

et pour défaut d' activité inventive de |'objet de la
revendi cation 1 au vu des docunents

D1 = US-A-5 128 831
et
D2 = US-A-5 019 943.

La décision de la Division d exanen a été notivée en
subst ance comme Suit

Nouveaut é

Le docunent DO est une demande de brevet européen qui a
été publiée le 17 mars 1993. Elle a été déposée le

10 ao(t 1992 et revendi que une priorité du

13 septenbre 1991. Elle désigne les Etats contractants
DE, FR et GB. Pour ces Etats contractants, |e docunent
DO est donc un docunent au sens de |'article 54(3) et
(4) CBE.

Un nodul e nul ti-puces est connu du docunent DO (voir
figure 9, colonne 2, lignes 1 a 9 ; colonne 9, lignes 27
a 44), conportant
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un substrat (260) et une pluralité de nodul es

él ectroni ques él énent ai res bi di nensi onnel s (14-20)
conprenant chacun au npi ns une puce et un support sur

| equel est disposée |a puce (voir docunent DO,

colonne 2, lignes 6 a 9), les nodul es él énentaires étant
di sposés sensi blenment |l es uns sur |les autres et déposés
sur | e substrat

| e substrat et |les supports de nodul es él énentaires
conportent chacun une face supérieure recouverte d' un
réseau d'interconnexion ; |es nodules él énentaires

di sposés sensi bl ement | es uns sur |es autres sont
décal és | es uns par rapport aux autres et par rapport au
substrat de facon a ce qu' une portion de chaque réseau
d' interconnexion (24) ne soit pas recouverte par |le
support d'un nodul e él énentaire supérieur afin de
pernettre | a connexion des réseaux d'interconnexion
entre eux par des fils électriques (268).

Le docunent DO (voir colonne 4, lignes 47 a 51) n'inpose
pas de limtation concernant |les dispositifs

él ectroni ques conposant | es nodul es. En particulier,

| ' ensei gnenent transm s par | e docunent DO conprend
aussi bien des dispositifs él ectroni ques conventi onnel s,
formés, par exenple, selon la troisiéne possibilité
décrite a la colonne 2, lignes 6 a 9, c'est-a-dire
chaque dispositif électronique étant formé par un
support sur |equel est disposée une puce, |e support
ayant un réseau d'interconnexion qui étend |es

connexi ons électriques plus loin que les cbtés de la
puce.

Dans |a mesure ou | a demande concerne DE, FR et GB, qu
ont été désignés aussi bien dans |a présente denande que
dans | e docunent DO, |a revendication 1 présente un
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déf aut de nouveauté (article 54(3) et (4) CBE)

Activité inventive

Un nodul e nul ti-puces est connu du docunment D1 (voir en
particulier la figure 3 et e texte correspondant ;
colonne 1, lignes 45 a 53) conportant un substrat (21)
et une pluralité de nodul es él ectroni ques él énentaires
bi di mensi onnel s conprenant chacun au npi ns une puce (15)
et un support (11) sur |equel est disposée |a puce, |les
nodul es él énentaires étant di sposés sensiblenent |es uns
sur | es autres et déposés sur |e substrat ;

| e substrat et |es supports de nodul es él énentaires
conportent chacun une face supérieure recouverte d' un
réseau d'interconnexion (12A - 12N

En conséquence, |es caractéristiques qui distinguent |e
nmodul e selon |l a revendication 1 du nodule selon | e
docunent D1 sont | es suivantes

a) |les nodul es él énentaires sont décal és | es uns par
rapport aux autres ; et

b) | e décal age des nodul es él énentaires pernet |la
connexi on des nodul es entre eux par des fils
él ectri ques.

Donc, |e probl éne objectif sous-jacent a la

revendi cation 1 consiste a former des interconnexions
entre |l es nodul es él énentaires d' une maniere

i ndépendante et sans traverser chaque nodul e par un trou
de contact.

La Division d exanmen considere qu'a la |l ecture du
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docunent D1 (voir colonne 1, lignes 48 a 51) |'homme du
nmétier se souviendra du docunment D2 (voir |e résung)
publi é 13 nmois avant, car ces deux documents décrivent
des nodul es nulti-puces et nentionnent |e concept de
"zigzag".

Les caractéristiques distinctives (a) et (b) mentionnées
pl us haut sont connues du docunent D2 (voir en
particulier la figure 6 et |le texte correspondant). 1|
est de plus a noter que la revendication 1 (voir

ligne 15 : "pernettre") ne définit pas |a connexion des
réseaux d'interconnexion par des fils électriques, nmais
seulenent |la possibilité de le faire.

Pour arriver a |'objet de la revendication 1, |'honme du
métier doit sinplenent déposer |es nodul es él énentaires
du docunment D1 selon la structure du "zigzag" ou décal ée
décrite dans | e docunent D2, la structure ainsi obtenue
pernettant |a connexion des réseaux d'interconnexion par
des fils électriques. La Division d' exanen consi dére que
cette substitution est évidente car il s'agit la d une
"utilisation anal ogue" au sens des Directives relatives
al'exanen, CI1V, 9.8, Al, v).

L' objet de la revendication 1 présente donc un déf aut
d activité inventive.

Par fax du 9 janvier 1998, |e demandeur a formé un
recours contre cette décision. La taxe de recours a éeté
payée le 13 janvier 1998 et un nénpire exposant |es
notifs du recours a été fourni le 9 mars 1998.

Suite a une notification de |a Chanbre, |le requérant a
fourni e 9 avril 1999 un nouvel exenplaire de |'acte de
recours nodifié de facon a conporter e nomet |'adresse
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du requérant, selon la régle 26, paragraphe (2)(c) CBE

V. Le requérant a soum s |es argunents suivants a |'appu
de sa requéte principale d annulation de |a décision
contestée et de délivrance d' un brevet sur |a base des
ménes pi eces de | a demande de brevet

Nouveaut é

Le docunent DO décrit un ensenble électronique réalisé a
partir d' un substrat associé a une pluralité de

di spositifs él ectroni ques superposés de facon décal ée

| es uns par rapport aux autres. Les décal ages entre |les
di spositifs électroni ques pernet de connecter chacun des
di spositifs électroni ques sur une néne barrette de

liai son. Chaque dispositif électronique est conposé

d' une puce uni que qui est connectée directenment au
substrat et/ou aux autres dispositifs électroni ques par
["intermédiaire de |la barrette de |iaison

Le docunent DO décrit donc un ensenbl e él ectronique
conprenant plusieurs étages, chaque étage conportant un
seul conposant él ectroni que, et concerne donc une
superposition de puces reliées directement entre elles,

ou au substrat, par |'internédiaire de |a barrette de
I i aison.
Par contre, |'ensenble él ectroni que décrit dans |la

présent e demande concerne une superposition de nodul es
conprenant chacun un support et une ou plusieurs puces

connect ées entre elles par |'internédiaire d' un réseau
d' i nterconnexi on recouvrant chaque nodule ; |es nodul es
sont reliés entre eux et au substrat par |'internédiaire

de fils électriques qui, avantageusenent, sont fixés sur
la zone libre du réseau d'interconnexion grace a des

2886.D Y A
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pl ot s de connexi on.

Activité inventive

Le docunent D1 décrit un nodul e multi-puces conportant
une pluralité de nodul es él énentaires enpil és | es uns
sur les autres, non décal és entre eux ; chacun de ces
nodul es él énentaires conporte une puce et un support de
puce; chaque puce est déposée sur un support a la
surface duquel un réseau d'interconnexion assure |le
contact électrique avec |a puce. Chaque support conporte
une percée par laquelle la connexion entre |es supports
est assurée. En outre, chaque nodul e él énentaire est
séparé du nodul e voi sin au noyen d' une piece

i ntercal aire conportant égal enent une percée assurant |a
continuité entre chacun des nodul es €l énentaires et le
nodul e voi sin. Les réseaux d'interconnexion de ces
nodul es él énentaires sont |iés entre eux par des
conducteurs en fornme de colonnes métalliques, réalisés
par percage des supports et des pieces intercalaires,
pui s par renplissage des trous pratiqués par un él énent
mét al | i que.

Les différents nodul es él énentaires sont enpilés |es uns
au- dessus des autres ; de par leur structure, il ne peut
étre envisagé de |les décaler | es uns par rapport aux
autres, leur interconnexion se faisant par |'intérieur
des nodul es.

Le docunent D2 décrit un dispositif électronique réalisé
par un assenbl age en trois di nensions de puces. Selon un
prem er node de réalisation, |es puces sont

i nterconnect ées directenent entre elles ; pour cela, |les
puces sont d' abord usinées en biseau, puis superposées ;
chacune des puces est connectée avec | es autres puces
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et/ou | e substrat par sa zone qui fait face a la partie
bi seaut ée de | a puce située au-dessus. Ce dispositif est
donc une superposition de puces connectées entre elles.

Le second node de réalisation décrit dans | e docunent D2
concerne un assenbl age de puces dans | equel |es

i nt erconnexions se font par |'internmédiaire de poutres
cantilevers, c'est-a-dire a une seul e connexion sur la
puce, |"autre connexion étant sur |le substrat de support
de |'assenbl age.

Dans |'assenblage de la figure 7, des él énents

d' espacenent sont introduits entre |l es puces ; ces

él énent étant de taille inférieure a celles des puces,
| i bérent ainsi une zone "libre" sur chaque puce.

Dans | ' assenblage illustré sur la figure 6, |es puces
sont di sposées en "zigzag" de facon a |libérer, sur
chaque puce, une zone "libre" destinée a | a connexion,
via une poutre cantilever ; dans ce nopde de réalisation
| e "zigzag" des puces est obtenu en inclinant chacune
des puces d'un angle & ; |a superposition des puces
inclinées pernmet d' obtenir, a |'extrémté des puces,
|"effet "zigzag".

L' honme du nmétier, partant du docunment D1, n'a aucune
rai son de conbi ner |'ensei gnenent de ce docunent avec
celui apporté par |e docunent D2 puisqu'il s'agit de
deux techniques différentes. En effet, la technique du
docunent D1 concerne | es superpositions de nodul es
conprenant chacun un support et une ou plusieurs puces,
tandis que |la techni que du docunent D2 concerne une
superposition de puces connectées directenent |es unes
aux autres.
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Autrenent dit, |'homre du nétier, en présence du nodul e
mul ti-puces a trois dinensions du docunent Dl et

souhai tant nodifier |es noyens de connexi on des nodul es
él énentaires entre eux et des nodul es él énentaires avec
| e substrat, n'a aucune raison d utiliser une technique
de connexi on de puces entre elles.

En outre, aucun des nodes de reéalisation de
superposition de puces décrit dans | e docunent D2

n' ensei gne un décal age de puces |'une par rapport a
|"autre ; en effet, un prem er exenple concerne des
puces bi seaut ées et enpil ées ; un second exenple
concerne des puces seéparées par des noyens

d' espacenent ; et un troisiénme exenple concerne des
puces inclinées. L' home du métier ne peut donc trouver,
dans | e docunent D2, |'idée de décal er |es nodul es

él ément ai res du docunent D1 pour |es connecter par des
fils électriques.

Le dispositif décrit dans |a présente denmande inplique
donc bien une activité inventive.

Mtifs de | a déci sion

2886.D

Recevabilité du recours

Par fax du 9 janvier 1998, |e demandeur a formé un
recours contre la décision de |la Division d exanen. La
taxe de recours a été payée le 13 janvier 1998 et un
menoi re exposant les notifs du recours a été fourni le
9 mars 1998.

Par notification datée du 17 février 1999, |la Chanbre a
signal € que |'acte de recours ne conporte pas |le nom et
| " adresse du requérant, contrairenment aux conditions
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prévues a |la regle 26, paragraphe 2, lettre c) CBE et
que, par conséquent, |le recours n'est pas confornme aux
di spositions de la regle 64, lettre a) CBE. Le requérant
était invité a remédier a ces irrégularités dans un
dél ai de deux nmois, faute de quoi |e recours pourrait
étre rejeté conme irrecevable en vertu de la regle 65,
par agraphe 2 CBE

Un nouvel exenplaire de |'acte de recours, nodifié de
facon a conporter |'adresse du requérant, a été fourn
le 9 avril 1999.

Par conséquent, |le recours est recevable
(article 108 CBE)

Requét e principal e

Nouveaut é

Un nodul e nulti-puces est connu du docunent DO (voir
colonne 4, lignes 14 a 19 et colonne 9, lignes 27 a 44 ;
figure 9), conportant un substrat (260) et une pluralité
de nodul es él ectroni ques él énent ai res bi di nensi onnel s
(14, 16, 18, 20) conprenant chacun au noi ns une puce
(14, 16, 18, 20) ;

| es nodul es él énentaires (14, 16, 18, 20) sont di sposés
sensi bl enent les uns sur |les autres et déposés sur le
substrat (260)

| e substrat et |es nodul es él énentaires conportent
chacun une face supérieure recouverte d un réseau

d' i nt erconnexi on

| es nodul es él énentaires (14, 16, 18, 20) di sposés
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sensi bl ement | es uns sur les autres sont décal és |es uns
par rapport aux autres et par rapport au substrat (260)
de facon a ce qu'une portion de chaque réseau

d' i nterconnexi on ne soit pas recouverte par un nodul e

él émentaire supérieur, ce qui pernmet |a connexion des
réseaux d'interconnexion entre eux par des fils

él ectriques (268).

Il convient de remarquer que, dans |e docunment DO (voir
colonne 9, lignes 27 a 28), le dispositif selon |la
figure 9 est décrit comre nontrant un autre exenple de

réalisation de |'enpilenent décal € de puces illustré par
la figure 2 (voir colonne 3, lignes 45 a 46 et
colonne 4, ligne 37 a colonne 5, ligne 26). O, ce

derni er enpil enent conporte des dispositifs

él ectroni ques (14, 16, 18, 20) sous forme de circuits
i mprimés ou, alternativenent, sous forne de puces. Par
conséquent, il n'y a aucune indication directe selon
laquelle la figure 9 concerne une pluralité de nodul es
él ectroni ques él énent ai res bi di nensi onnel s conpr enant
chacun au noins une puce et un support sur |equel est
di sposée | a puce.

L' argunment de |la Division d examen, selon |equel i
ressort du docunment DO (voir colonne 2, lignes 1 a 9,
plus particuliérenent les lignes 6 a 9) que | es nodul es
él énentaires de ce docunent sont disposés de facon a
conprendre chacun au npi ns une puce et un support sur

| equel est disposée |la puce, n'a pas perm s de
convaincre |la Chanbre. En effet, ni les figures 9 et 2,
ni le texte correspondant ne pernettent une telle
concl usi on. Quant au passage de la colonne 2, lignes 6 a
9, cité, il concerne trois néthodes général es de
connexi on él ectrique de dispositifs électroniques
enpi |l és ("stacked"), seule la troisiéenme méthode ayant
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trait a des puces attachées a des supports qu

pernettent de connecter |a puce a |'extérieur ; de plus,
ce passage se trouve entre deux parties du docunent DO
concernant |'art antérieur considéré come connu dans ce
docunent, et rien n'indique qu'il se rapporte
particuliérement a |'invention selon | e docunent DO, et
plus particuliéerenment a un enpil enent de puces.

Par conséquent, il ne ressort pas de facon directe et
non anbi gué que | es nodul es él ectroni ques él énentaires
bi di nensi onnel s (14, 16, 18, 20) de la figure 9 du
docunent DO conprennent chacun au nobins une puce et un
support sur |equel est disposée |a puce.

L' objet de |a présente revendication 1 n'est donc pas
conpris de |'état de |la technique au sens de
|"article 54(3) et (4) CBE

Activité inventive

Il convient tout d abord de remarquer que |e docunent DO
est un docunent au sens de |'article 54(3) et ne peut
donc étre pris en considération pour |"appréciation de
|"activité inventive (article 56, deuxieéme phrase, CBE)

Les docunments D1 et D2 concernent tous deux des nodul es
mul ti-puces et nmentionnent |e concept du "zigzag". De
plus, la structure des dispositifs du docunent D2 | aisse
exposée |l a surface supérieure de |'extrémté des puces
superposés et pernet ainsi des connexions électriques a
| "aide de fils.

Cependant, |es argunments dans |a décision contestée
concernant |e défaut d activité inventive de la
revendi cation 1 ne sont pas convai ncants
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En effet, comme |'a justenment expliqué | e requérant, un
décal age senble contraire au princi pe du docunent D1,
dans | equel |es connexions électriques sont vertical es
au travers de trous formés au travers des nodul es. Par
ailleurs, dans |l e docunent D1 (voir colonne 1, lignes 48
a 51), le concept de "zigzag" n'est nentionné gu'en
relation avec |'art antérieur reconnu. Quant au docunent
D2 (voir colonne 5, ligne 29 a colonne 6, ligne 11), la
figure 7 ne nontre pas un décal age des nodul es, mai s un
décal age des puces par rapport aux supports

i ntermédi aires sur lesquels ils sont disposés, et la
figure 6 nontre un décal age de nodul es ne conprenant que
des puces, et non des puces et des supports sur |esquels
sont disposés |es puces. La structure en "zigzag" des
bords des nodul es obtenue par |es décal ages dans | es
figures 6 et 7 du docunment D2 est donc différente de |la
structure du nodule nulti-puces de |a revendication 1
Une conbi nai son des techni ques des docunents D1 et D2 ne
conduit donc pas de facon évidente a |'objet de |la
revendi cation 1.

Par conséquent, |la Chanbre est d avis que |'objet de la
revendication 1 inplique une activité inventive au sens
de |"article 56 CBE.

Les autres revendi cati ons concernent des exenpl es
particuliers du dispositif de |la revendication 1 et

i mpli quent donc une activité inventive pour |es nénes
rai sons.

Un brevet européen peut donc étre délivré sur cette base
(article 52(1) et 97(2) CBE).

Par conséquent, il n'est pas nécessaire de tenir conpte
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des requétes auxiliaires, et en particulier de la
requét e concernant une procédure orale.

Di spositif

Par ces notifs, il est statué conme suit

1. La déci si on contestée est annul ée.

2. L'affaire est renvoyée a la prem ére instance avec ordre

de délivrer un brevet sur |a base des docunents
sui vants

Description : pages 1 a 15,
Revendi cations : n° 1 a 4, et
Dessins : feuilles 1/3 a 3/3,

de | a demande de brevet européen telle que déposée.

Le Greffier : Le Prési dent

D. Spigarelli R K. Shukl a
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